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Ініціатива Chips Joint Undertaking (Chips JU) надає можливість
отримати грант для компаній, які працюють у сфері
напівпровідникових технологій, для участі у Lab to Fab Accelerators for
Advanced Packaging and Heterogeneous Integration. 
 
Фінансування надається для реалізації інноваційних проєктів у сфері
передового пакування та гетерогенної інтеграції напівпровідників, а
також для прискорення трансферу технологій від експериментальних
виробничих майданчиків до промислового впровадження. Учасники
отримують доступ до європейських технологічних тестових ліній,
експертної підтримки та партнерських мереж.

У конкурсі можуть брати участь компанії, науково-дослідні установи
та консорціуми, що працюють у сферах матеріалів, обладнання,
тестування, пакування та інтеграції напівпровідників, за умови
відповідності правилам участі програми.

СУМА: 
можливість отримати фінансування до € 15 000 000

ТЕРМІНИ: 
до 25 лютого 2026 року

ДЕДЛАЙН:
25 лютого 2026

ГРАНТ НА ВПРОВАДЖЕННЯ
ПЕРЕДОВИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/DIGITAL-JU-Chips-2025-SG-LFA?isExactMatch=true&status=31094502&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/DIGITAL-JU-Chips-2025-SG-LFA?isExactMatch=true&status=31094502&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate

